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中国連結子会社の株式一部売却のお知らせ 

 

当社は、中国連結子会社である有研半導体硅材料股份公司（以下、Gritek）の当社保有株式を一部売

却することを、本日決議いたしました。 

なお、本取引後もGritekは当社の連結対象として継続いたしますため、本件に伴う子会社の異動はご

ざいません。 

記 

 

１． 株式売却の概要 

 売却期間は、2026年２月11日～５月８日を予定しております。 

 

（１）異動前の所有株式数 327,090,400株 

（２）売却株式数（予定） 12,500,000株（※１） 

（３）異動後の所有株式数（予定） 314,590,400株 

（４）売却価格（見込み） 約34.94億円（※２） 

※1 発行済み株式の1% 

※2 RMB＝22.36 JPY／13.89元×90％（前日終値×90％で取引開始）換算した場合 

 

議決権の過半数以上保有は維持するため、本株式売却後もGritekは当社連結対象として継続いたしま

す。 

 

２． 株式売却の理由 

 当社は、中国におけるプライムウェーハ製造販売事業への参入を目的として、2018年１月にM＆Aに

よりGritekを連結子会社化しました（議決権57％保有）。 

同年８月には、当社及びGritekの合弁会社として山東有研半導体材料有限公司（山東Gritek）を設立

し、新たに建設した山東省のメイン工場にて、８インチプライムウェーハ製造販売事業を中心に展開し

てまいりました。 

業績は堅調に推移し、2022年11月には、Gritekの上海証券取引所 科創板市場への上場を実現、

Gritekの2024年度業績では、連結子会社化以前の2017年度から売上高約２倍、営業利益約５倍へと成

長いたしました。 



このような中、当社は中長期でのグループ全体の持続的成長、及び企業価値向上に向けた観点から、

株式の一部売却を判断いたしました。 

本株式売却による資金は、当社グループ全体の成長投資（Ｍ＆Ａ、設備投資等）に投下する計画で

す。具体的な使途につきましては、決定次第速やかにお知らせいたします。 

 

３． 当該子会社の概要  

（１）会社名 有研半導体硅材料股份公司 

（英語名：GRINM Semiconductor Materials Co Ltd） 

（２）証券コード 上海証券取引所 科創板市場 688432 

（３）所在地 北京市西城区新街口外大街2号 

（４）資本金 1,250百万元（2025年12月末時点） 

（５）代表者 方 永義 

（６）事業内容 ５、６、８インチプライムウェーハ及びシリコン部材の製造販売 
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